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表 1 機種名称 
C マイクロコントローラ 
D  各種ドライバ、表示コントローラ 
F  アナログスイッチ 
K  スタンダードセル 
L  ゲートアレイ 

 
表 2 形状 

B BGA、WCSP 
D  ベアチップ 
F  プラスチックQFP 
H  サーデップ（セラミックDIP） 

 
表 3 梱包仕様 1 

0 非耐熱テープ&リール 
  

表 4 梱包仕様 2 
15桁目 梱包仕様 

0  テープ＆リール以外（トレー） 
A  TCP BL 2方向 
B  テープ＆リールBACK 
C  TCP BR 2方向 
D  TCP BT 2方向 
E  TCP BD 2方向 
F  テープ＆リールFRONT 
G  TCP BT 4方向 
H  TCP BD 4方向 

 
R  インタフェースIC 
S  ネットワーク＆画像コントローラ 
T  クロックIC 
V  音声IC、メロディIC 
X  エンベデッドアレイ 

 
 

L  セラミックQFP 
M  プラスチックSOP 
T  テープキャリア（TAB） 
Y  SOT89（3端子） 

 
 

1  耐熱テープ&リール 
 
 
15桁目 梱包仕様 

J  TCP SL 2方向 
K  TCP SR 2方向 
L  テープ＆リールLEFT 
M  TCP ST 2方向 
N  TCP SD 2方向 
P  TCP ST 4方向 
Q  TCP SD 4方向 
R  テープ＆リールRIGHT 

 
 

開発ツール 
S5U1  C   33001  H1  2  00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

梱包仕様 2（表 4）
 
梱包仕様 1（表 3） 
 
仕様 
 
形状（表 2）  

 
機種番号 
 
機種名称（表 1）  

 
製品分類（S1／S2／S7： 半導体） 
    （S4： 実装製品） 

梱包仕様
 
バージョン 
 
ツール種類  

 
対応機種番号 
 
ツール分類  

 
製品分類（S5U1：半導体用開発ツール） 

ご発注いただく場合の製品型番につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。


